
جديد وعالي الجوده!! 100٪
يستخدم تدفق الصنوبري لتسهيل لحام.
ينظف ويمنع أكسدة المعادن التي تسمح لحام لخلق روابط ميكانيكية وكهربائية قوية طويلة الأمد.
كما أنه يعمل كعامل ترطيب ، وزيادة تدفق لحام وكفاءة عملية لحام.
مثالية للهواتف المحمولة وبطاقات الكمبيوتر الشخصي وغيرها من اللحام المتطور ذي الشريحة
الإلكترونية.
مواصفات
BST-706 :المنتج
نقطة الانصهار: 138 ℃
ccحجم: 10
و gالوزن: 38
Sn99٪، Cu0.7٪، Ag0.3٪ :المقادير












